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BESCHREIBUNG

Der Erfolg einer Elektronikfertigung wird maBgeblich am First-Pass-Yield gemessen
- also dem Anteil der Leiterplatten, die den gesamten Produktionsprozess ohne
Nacharbeit durchlaufen. Zwischen Druck-, Bestlick- und Létprozessen entstehen
zahlreiche EinflussgroBen, die Qualitdt und Durchsatz bestimmen.

Eine nachhaltige Erhohung des First-Pass-Yields basiert auf prazisen Testdaten und
deren gezielter Nutzung zur Prozessregelung. Dieses Seminar vermittelt einen
praxisnahen Uberblick iber moderne Testverfahren und zeigt, wie aus Messdaten,
Analyse und Closed-Loop-Regelung echte Prozessoptimierung entsteht.

Ziel der Weiterbildung
Die Teilnehmenden

- erhalten einen Uberblick tiber optische Mess- und Testverfahren in der SMT-
Fertigung,

- verstehen den Einsatz dieser Verfahren im Inline-Betrieb,
- lernen, Messdaten gezielt zur Prozessiiberwachung und -regelung zu nutzen,

- erfahren, wie KI-Technologien bei der Datenanalyse und Fehlererkennung
unterstitzen,

= erkennen typische Einflussfaktoren auf Messergebnisse,

lernen Methoden zur Fehleridentifikation mit Messdaten kennen,

- verstehen Strategien zur Prozesskontrolle und Stabilisierung,

entwickeln Ansatze zur Prozessoptimierung und Qualitatssteigerung.


https://www.tae.de/
https://www.tae.de/
https://www.tae.de/weiterbildung/elektrotechnik-elektronik/bauelemente-systeme/teststrategien-und-verfahren-in-der-elektronikfertigung?type=1680694049#speaker2167

Methode:
- Fachvortrage mit Anwendungsbeispielen/-féllen aus der Praxis

- Diskussion

Voraussetzungen:

- Erfahrungen im Bereich der Elektronikfertigung (z.B. Bauteile, Komponenten und
Gerite) von Vorteil

IMMER TOP!

Unser Qualitatsversprechen

Seit Uber 65 Jahren gehdort die Technische Akademie Esslingen (TAE) mit Sitz in
Ostfildern - nahe der Landeshauptstadt Stuttgart - zu Deutschlands grof3ten
Weiterbildungs-Anbietern fiir berufliche und berufsvorbereitende Qualifizierung im
technischen Umfeld. Unser Ziel ist Ihr Erfolg. Egal ob Seminar, Zertifikatslehrgang
oder Fachtagung, unsere Veranstaltungen sind stets abgestimmt auf die BedUrfnisse
von Ingenieuren sowie Fach- und Fihrungskraften aus technisch gepragten
Unternehmen. Dabei kénnen Sie sich stets zu 100 Prozent auf die Qualitat unserer
Angebote verlassen. Warum das so ist?

PROGRAMM

Tag 1:

Einflihrung in Teststrategien und Qualititssicherung

- Bedeutung von Tests in der Elektronikfertigung

- Ziele der Qualitatssicherung (Fehlervermeidung, -erkennung, -korrektur)
- Uberblick tiber Priifmethoden entlang der Wertschdpfungskette

- Auswirkungen von Fehlern (Kosten, Qualitat, Lieferverzogerungen, ...)

Entstehung und Klassifikation von Fehlern

- typische Fehlerquellen (Klassifikation) im Entwicklungs- und Fertigungsprozess von
Elektronikkomponenten

- systematische und zufallige Fehlerarten

Einflussfaktoren und Stérungen im Fertigungsprozess



- prozessbedingte Schwankungen und externe Storeinflisse

- Malnahmen zur Reduzierung von Stoérgroen

Methoden und Verfahren zur Priifung elektronischer Systeme
- Analyse der Priifziele und Priifmethoden

- Einsatz automatisierter Testsysteme

Kriterien zur Auswahl von Priif- und Testverfahren
- Abwagung zwischen Priiftiefe, Kosten und Durchlaufzeit
- Anforderungen an die Messgenauigkeit und Fehlerabdeckung

= Priifort, Prifzeitpunkt und Kostenaspekte

Testverfahren im Uberblick

- optische Verfahren

- elektrische Verfahren

- akustische und elektromagnetische Verfahren

- Anwendungsbereiche/-beispiele aus der Praxis und Vor-/Nachteile
Tag 2:

Priifstrategien in der Serienfertigung Teill

- Prifmethoden entlang der Fertigungslinie

- Konzepte fir fehlerfreie Produktion (Zero-Defect-Strategie)

Priifstrategien in der Serienfertigung Teil2
- Automatisierung von Testprozessen und Digitalisierung (Industrie 4.0)
- Rolle der Kunstlichen Intelligenz (KI) und Maschine Learning (ML) im Prifprozess

- Datensicherheit

Priifgerechtes Design (Design for Test, DfT)
- Integration von Teststrukturen in den Entwicklungsprozess
= Vorteile eines priifgerechten Entwurfs fiir die Serienfertigung

- Beispiele zu erfolgreichen DfT-Implementierungen

Benchmark von Priif- und Messsystemen am Beispiel von in-line-Priifsystemen
- Benchmark Test-Muster

- Benchmark Test-Strategien



Trends und Zukunft der Testverfahren
- virtuelle Tests und Simulationen als Ergdnzung physischer Tests

- hybride Fertigung zwischen SMT und Semiconductor-Backend
Zusammenfassung/Wrap-up

TEILNEHMER:INNENKREIS
Das Seminar wendet sich an:

= Ingenieure, Techniker, Elektroniker und Designer aus Entwicklung, Produktion,
Qualitatsmanagement/Priiffeld und Prozessengineering (Elektronik-Baugruppen, -
systeme und -geréate)

- Fachkrafte aus dem Test- und Prifumfeld und die Priifstrategien und -verfahren
implementieren

REFERENT:INNEN

& Axel Lindloff
Koh Young Europe GmbH

Axel Lindloff studierte Allgemeine Elektrotechnik an der Fachhochschule Bielefeld und ist seit
1999 in der SMT-Branche tatig. Seit September 2012 arbeitet er als Senior Process Specialist
Pre-Sales fiir die Koh Young Europe GmbH.

In dieser Position ist er hauptsachlich fiir die Prozessoptimierung mit 3D-Messdaten und
Machbarkeitsstudien zustandig, einschlieSlich der Kommunikation mit anderen
Produktionsmaschinen und Software-Schnittstellen.

Weitere Veranstaltungen

Intelligente Systeme in der Industrie: Architektur, Einsatz und Wirtschaftlichkeit

VERANSTALTUNGSORT

ONLINE

GEBUHREN UND FORDERMOGLICHKEITEN

Die Teilnahme beinhaltet ausfiihrliche Unterlagen.

Preis:
Die Teilnahmegeblihr betragt:
1.390,00 € (MwSt.-frei)

Fordermoglichkeiten:

Bei einem Grof3teil unserer Veranstaltungen profitieren Sie von bis zu 70 %
Zuschuss aus der ESF-Fachkursférderung.

Bisher sind diese Mittel fir den vorliegenden Kurs nicht bewilligt. Dies kann
verschiedene Griinde haben. Wir empfehlen lhnen daher, Kontakt mit
unserer Anmeldung aufzunehmen. Diese gibt lhnen gerne Auskunft liber die


https://www.tae.de/weiterbildung/it-ki/kuenstliche-intelligenz/intelligente-systeme-in-der-industrie-architektur-einsatz-und-wirtschaftlichkeit/
https://www.tae.de/foerdermoeglichkeiten/esf/
https://www.tae.de/service/kontakt/

Forderfahigkeit der Veranstaltung.

Weitere Bundesland-spezifische Férdermoglichkeiten finden Sie hier.

Inhouse Durchfiihrung:
Sie mochten diese Veranstaltung firmenintern bei lhnen vor Ort durchfiihren? Dann

fragen Sie jetzt ein individuelles Inhouse-Training an.


https://www.tae.de/foerdermoeglichkeiten/sonstige-bund-laender-eu/
https://www.tae.de/stoerer/

